




































专利名称(译) 在床旁或术中评估组织损伤深度和重建准备情况

公开(公告)号 US20190320969A1 公开(公告)日 2019-10-24

申请号 US16/470678 申请日 2017-12-21

[标]申请(专利权)人(译) 密歇根大学

申请(专利权)人(译) 密歇根大学董事会

当前申请(专利权)人(译) 密歇根大学董事会

[标]发明人 LEVI BENJAMIN
BERENFELD OMER
MORRIS MICHAEL D

发明人 LEVI, BENJAMIN
BERENFELD, OMER
MORRIS, MICHAEL D.

IPC分类号 A61B5/00 A61B5/107

CPC分类号 A61B5/1075 A61B5/7203 A61B5/0077 A61B2503/40 A61B5/0075 A61B5/1079 A61B5/4878 A61B5
/445

优先权 62/437072 2016-12-21 US

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了短波红外（SWIR）成像系统和使用该系统的方法，用于评估组织
损伤深度和/或重建和/或清创的准备情况。该SWIR成像系统包括用于照
亮伤口或烧伤的光源，具有至少一个窄带SWIR滤光器以对伤口或烧伤成
像并输出成像信息的图像光记录相机系统以及用于接收成像的检测系统
信息和处理成像信息以确定组织损伤深度和/或准备好进行重建和/或清创
术评估。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/85a16805-2dc9-4114-8882-5ba187875ddd
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/062627544/publication/US2019320969A1?q=US2019320969A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220190320969%22.PGNR.&OS=DN/20190320969&RS=DN/20190320969

